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Printed Circuit Boards
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Wyk. Cw. Lab. Proj. Sem. Inne Suma godzin
w semestrze
15 0 30 0 0 0 45

- umiejetnos¢ wiasciwego dostosowania technik produkcji, materiatow i parametréw
obwodoéw drukowanych do wymagan technicznych i warunkéw eksploatacyjnych

- znajomo$¢ i umiejetnos¢ praktycznego wykorzystania technik montazu podzespotow
elektronicznych i tworzenia potagczen miedzy nimi

- umiejetnos¢ postugiwania sie zaawansowang aparaturg pomiarowg

- znajomos$¢ i umiejetnos¢ praktycznego wykorzystania metod i procedur uruchamiania i
testowania uktadow prototypowych

- umiejetnos¢ tworzenia dokumentacji technicznej

Pakiety CAD/EDA w praktyce inzynierskiej”

WYKLAD

- wprowadzenie

- obwody drukowane: rodzaje, klasyfikacja, materiaty bazowe i ich wiasciwosci, technologie
tworzenia potaczen, szerokosci Sciezek, odlegtosci miedzy Sciezkami, ekranowanie, kontrola
impedancji $ciezek i opdznien transmisji sygnatow, maski lutownicze, normy

- techniki mocowania podzespotéw elektronicznych

- potaczenia elektryczne w urzadzeniach elektronicznych (kable, kleje przewodzace), normy
- pofaczenia lutowane w montazu ptytek drukowanych: stopy i pasty lutownicze, topniki,
technologie lutowania i narzedzia, metody kontroli lutownosci podzespotéw, rodzaje
defektow wystepujacych po lutowaniu, normy

- obrébka poprodukcyjna obwodéw drukowanych

- testowanie obwoddw drukowanych - rodzaje testerdw i ich skutecznos¢, normy

- problemy ochrony $rodowiska zwigzane z wytwarzaniem urzadzen elektronicznych

CWICZENIA LABORATORYJNE

- badanie poprawnosci wykonania obwodu drukowanego

- montaz elementow uktadu elektronicznego na ptytce obwodu drukowanego metoda
tradycyjng, rozptywowgq oraz przy uzyciu ,minifali”

- uruchomienie urzadzenia oraz testowanie i okreslenie parametréw poszczegdlnych jego
blokéw funkcjonalnych

- przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej

Ocena koricowa wyznaczona jest przez ocene egzaminu zaliczajgcego wyktad i przez ocene
pracy w czasie laboratorium
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